Je vysoky

vykon pocitaca

potreba alebo len zbytocna tuzba?

Technologicky pokrok, zvySovanie narokov na softvér, konku-
ren¢ny boj vyrobcov CPU a ¢ipovych setov, posadnutost vlastni-
kov pocitacov tiziacich po najvykonnejSom zariadeni, to vsetko
stoji za stale sa zvySujicim vykonom procesorov v pocitacoch.
Ak sa zamyslime nad vSetkymi dosledkami, ktoré tento vyvoj pri-
nasa, zistime, ze v urcitych oblastiach sa podvedome dostavame
do problémov, ktoré nie st nutné. Vy$si vykon totiz so sebou pri-
nasa, vSetkym dobre zname, ale ¢asto prehliadané problémy s do-
statocnym chladenim. Obzvlast sa treba zamysliet nad vhodnou
volbou pracovného prostredia
pocditacov v priemyselnych pod-
mienkach. Technologicky po-
krok nas uci, ze PC su stile
mensie a vykonnejsie. V prie-
mysle sa tak stiva, ze sa Casto
spravcovia IT snazia nainstalo-
vat ¢o najviac pocitacov do ¢o
najmensSieho priestoru. Maélo-
s CPU ULV Intel Celeron kde sa viak hovori, Ze vykonny
400 MHz pocitat vyzaruje také teplo,
ktoré by sme, pre predstavu, mohli porovnat s dvoma az tromi
100 W Zziarovkami. Aj laik si vie predstavit, aké teplo ziarovka
produkuje, ked ju bude chciet uchopit do ruky pri rozsvieteni.
K tomu sa Casto pridd nedostato¢né rieSenie cirkulacie vzduchu.

Karta CPU PCISA-C400R

Ako priklad velmi nevhodnej konfigurdcie chladenia by sme
mohli uviest uzavrety 19" stojan v nevetranej miestnosti s oknom
na juznd stranu. Iste si vieme predstavit, aké teplo je tam bez akej-
kolvek dodato¢nej technologickej instalacie, ktoré sa zndsobi, ked
tam beZi technika produkujica teplo. V takych podmienkach je
potom ¢astym indikatorom problémov pevny disk, ktory je najcit-
livejsia a, bohuzial, aj najcennej$ia sicast pocitacov, pretoze sd
na nom ulozené data. Treba si uvedomit, ze maximalna pracovna
teplota pevnych diskov sa pohybuje okolo 55 °C, pricom treba mat
na pamaéti, ze kazdy stupenl naviac nad beznu pracovnu teplotu
je vyznamny i z hladiska skratenia MTBF (strednd doba medzi
poruchami). A toto sa v urcitej miere tyka, samozrejme, aj ostat-
nych stdiastok.

Naco sa teda treba zamerat pri volbe hardvéru a navrhu jeho pra-
covného priestoru?

Treba zvazit charakter aplikacie
prevadzkovanej na pocitaci a to-
mu prisposobit potrebny vykon
PC a jeho pracovné prostredie.
V drvivej vicSine programov,
ktoré riadi technoldgia, nie s
zdaleka potrebné vykony, aké
ponukaji stcasné najvykon-
nejSie procesory. V mnohych
pripadoch je aplikicia natolko pri plnom zataZeni
nenéroén, Ze by sa dala preva- testom 3DMark 2001
dzkovat na PC na tdrovni prvych CPU Pentium. Ak zistime,
Ze nam sta¢i mens$i vykon, sucasny trh pontka niekolko zauji-
mavych procesorov, ktorych tepelné straty st ovela mensie, ako
napr. pri P4. Ak sa uspokojime s mensim vykonom, ¢asto potom
netreba riesit, ako odvadzat tepelné straty.

Doska NANO-LUKE-1G
na zabere termokamery

Svetovo znamy vyrobca komponentov pre priemyselné aplikacie,
firma IEI Technologies, ma v ponuke niekolko priemyselnych ka-
riet CPU a zakladnych dosiek s nizkospotrebovymi procesormi.
St to napr. procesory AMD Geode LX-800 (spotreba okolo 6 W),
ULV Intel Celeron 400 alebo Celeron M 800, VIA MARK
(533 MHz a 800 MHz), VIA LUKE (533 MHz alebo 1 GHz),
VIA C3 (1 GHz). Vicsina tychto procesorov Casto nepotrebuje
ani aktivne chladenie, staci len pasivny chladi¢ bez ventilatora.
Zabudnut nemozno ani na technoldgie Intel Pentium M a Cele-
ron M, tu je vSak ventilator potrebny prakticky vzdy.

AKk je predsa len pre danu aplikaciu potrebny vysoky vykon poci-
taca, zameriame svoju pozornost na to, aby jeho pracovné pro-
stredie umoznovalo cirkuldciu dostatoéne chladného vzduchu.
Tusa vraitme k prikladu zlého rieSenia chladenia uvedeného
na zaciatku tohto ¢lanku. Priemyselné PC majui Casto vyrieSend
pridavnu cirkuldciu cez filtre, treba vSak mat na pamiti, Ze ak
ich uzavrieme vo via¢Som pocte do 19" skrine, tak tdto skrina ne-
stali vyzarovat tepelné straty vSetkych PC svojou plochou a je
teda viac nez nutné tomu dopomoct. Vhodné su prieduchy s nu-
tenou ventildciou, pricom je potrebné, aby aj nasavany vzduch
bol chladny natolko, aby kompenzoval teplo produkované vnutri
skrine. Takyto chladny vzduch urcite nendjdeme v miestnosti
vyhriatej slnkom. Prikladov nevhodného riesenia by sa dalo iste
néjst viac, ale vzhladom na velmi rozdielne aplikicie je predo-
vSetkym na navrhovatelovi systému, aby zvazil, ¢i sa teplo vyzia-
ri do priestoru cez plechové kryty zariadeni alebo je potrebni
nitena ventilécia.
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